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FICHA DE PROPUESTA DE PROYECTO

Nota: si estd interesado en movilizar su propuesta / proyecto para la buUsqueda de socios interesados, envienos
cumplimentada la ficha adjunta.

Tipo de entidad (empresa, centro
tecnoldgico, universidad, etc.)

Reto Social:

Tipo de colaboracién necesaria para la
propuesta (si necesita centros tecnoldgicos,
usuarios de la tecnologia, empresas
desarrolladoras, etc.):

Participaria como lider o como socio:

Indique la Plataforma Tecnolégica a la que
pertenece o que gestiona su propuesta:

Datos de contacto

Nombre y Apellidos:
Teléfono: Correo Electrénico:
Cargo en la empresa:

De conformidad con el articulo 13 RGPD, le informamos que: Responsable de tratamiento: PLATAFORMA TECNOLOGICA ESPANOLA DE
ENVASE Y EMBALAIJE. Finalidad: presentacidn de una propuesta de proyecto. Legitimacién: mediante su consentimiento (art. 6.1.a RGPD),
asi como por la ejecucién de una relacion contractual y/o precontractual (art. 6.1.b RGPD), sus datos no serdn cedidos salvo obligacion
legal. Ejercicio de derechos de: acceso, oposicion, supresion, asi como el resto de derechos que le asisten., como se explica en la
informacién adicional. Informacién adicional en: http://www.packnet.es/politica-de-privacidad/”
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